
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2007/23510]N. 2007 — 4779

10 DECEMBER 2007. — Koninklijk besluit tot wijziging van de
bijlage III van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake
het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektroni-
sche apparatuur

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen
ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en
ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonder-
heid op artikel 5, § 1, eerste lid, 1° en 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het
voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparatuur, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 juni 2006;

Gelet op de richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur;

Gelet op de Beschikking 2005/618/EG van de Commissie van
18 augustus 2005;

Gelet op de Beschikking 2005/717/EG van de Commissie van
13 oktober 2005;

Gelet op de Beschikking 2005/747/EG van de Commissie van
21 oktober 2005;

Gelet op de Beschikking 2006/310/EG van de Commissie van
21 april 2006;

Gelet op de Beschikking 2006/690/EG van de Commissie van 12 okto-
ber 2006;

Gelet op de Beschikking 2006/691/EG van de Commissie van 12 okto-
ber 2006;

Gelet op de Beschikking 2006/692/EG van de Commissie van 12 okto-
ber 2006;

Gelet op de kennisgeving aan de Hoge Gezondheidsraad, de Raad
voor het Verbruik, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, en de
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwer-
pen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
29 oktober 2007;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat de Europese Commissie een inbreukprocedure
opgestart heeft tegen België wegens niet-omzetting van voormelde
beschikkingen, waarbij aan België gevraagd wordt om voor 23 decem-
ber 2007 te antwoorden; dat de administratie dit besluit nog voor die
datum wenst te publiceren, en te notificeren aan de Europese Commis-
sie, zodat deze inbreukzaak nog eind 2007 met gunstig gevolg kan
worden afgesloten;

Gelet op het advies 43.800/3 van de Raad van State, gegeven op
13 november 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Economie en van Onze
Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit beoogt omzetting in Belgisch recht van de
Beschikking 2005/618/EG van de Commissie van 18 augustus 2005, de
Beschikking 2005/717/EG van de Commissie van 13 oktober 2005, de
Beschikking 2005/747/EG van de Commissie van 21 oktober 2005, de
Beschikking 2006/310/EG van de Commissie van 21 april 2006, en de
Beschikkingen 2006/690/EG, 2006/691/EG en 2006/692/EG van de
Commissie van 12 oktober 2006.

Art. 2. De Bijlage III van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004
inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur, wordt vervangen door de tekst in de bijlage
bij dit besluit.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2007/23510]F. 2007 — 4779

10 DECEMBRE 2007. — Arrêté royal modifiant l’annexe III de l’arrêté
royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l’environnement et de la santé, notamment
l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° en 3°;

Vu l’arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroni-
ques, modifié par l’arrêté royal du 14 juin 2006;

Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroni-
ques;

Vu la Décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005;

Vu la Décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005;

Vu la Décision 2005/747/CE de la Commission du 21 octobre 2005;

Vu la Décision 2006/310/CE de la Commission du 21 avril 2006;

Vu la Décision 2006/690/CE de la Commission du 12 octobre 2006;

Vu la Décision 2006/691/CE de la Commission du 12 octobre 2006;

Vu la Décision 2006/692/CE de la Commission du 12 octobre 2006;

Vu la notification au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de
la Consommation, au Conseil central de l’Economie, et au Conseil
fédéral du Développement durable;

Vu l’association des gouvernements des Régions à l’élaboration du
présent arrêté;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2007;

Vu l’urgence motivée par le fait que la Commission européenne
a lancé une procédure d’infraction contre la Belgique pour non-
transposition desdites décisions, dans laquelle il est demandé à la
Belgique de répondre au plus tard le 23 décembre 2007; que l’adminis-
tration souhaite publier cet arrêté encore avant cette date, et le notifier
à la Commission européenne, ainsi que cette affaire d’infraction soit
clôturée avec succès encore fin 2007;

Vu l’avis 43.800/3 du Conseil d’Etat, donné le 13 novembre 2007,
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie et de Notre
Ministre de l’Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté a pour but de transposer en droit belge
la Décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005, la
Décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005, la
Décision 2005/747/CE de la Commission du 21 octobre 2005, la
Décision 2006/310/CE de la Commission du 21 avril 2006, et les
Décisions 2006/690/CE, 2006/691/CE et 2006/692/CE de la Commis-
sion des 12 octobre 2006.

Art. 2. L’Annexe III de l’arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à
la prévention des substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques, est remplacé par le texte figurant dans
l’annexe du présent arrêté.
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Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Onze Minister bevoegd voor Economie en Onze Minister
bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK

Bijlage

« Bijlage III
Toepassingen van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, poly-

broombifenylen (PBB’s) of polybroomdifenylethers (PBDE’s) die zijn
vrijgesteld van de vereisten van artikel 2 :

1. Kwik in compacte fluorescentielampen tot maximaal 5 mg per
lamp.

2. Kwik in TL-buizen voor algemeen gebruik met ten hoogste :

— halofosfaat 10 mg;
— trifosfaat met normale levensduur 5 mg;
— trifosfaat met lange levensduur 8 mg;
3. Kwik in TL-buizen voor speciaal gebruik.

4. Kwik in niet specifiek in deze bijlage genoemde lampen.

5. Lood in glas van beeldbuizen, elektronische onderdelen en
fluorescentielampen.

6. Lood in staallegeringen met maximaal 0,35 gewichtsprocent lood,
aluminiumlegeringen met maximaal 0,4 gewichtsprocent lood en
koperlegeringen met maximaal 4 gewichtsprocent lood.

7.
— Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodlegeringen

met minimaal 85 gewichtsprocent lood);
— lood in soldeer voor servers, opslag- en array-opslagsystemen, en

netwerkinfrastructuurapparatuur voor schakeling, signaalverwerking,
transmissie en netwerkbeheer voor telecommunicatie;

— lood in keramische elektronische onderdelen (bv. piëzo-
elektronische inrichtingen).

8. Cadmium en cadmiumverbindingen gebruikt in elektrische con-
tacten en bij het cadmeren, behoudens voor toepassingen die verboden
zijn uit hoofde van artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 februari 1996
tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.

9. Zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen
koelsysteem van absorptiekoelkasten.

9a. DecaBDE in polymeertoepassingen.
10. Lood in loodbronzen lagerschalen en -bussen.
11. Lood gebruikt in compliante penconnectorsystemen.

12. Lood als coating voor C-ringen van thermischegeleidingsmodules
(TCM).

13. Lood en cadmium in optisch en filterglas.
14. Lood in soldeer bestaande uit meer dan twee elementen met een

loodgehalte van meer dan 80 gewichtsprocent en minder dan
85 gewichtsprocent voor de verbinding tussen de pennen en de
behuizing van microprocessors.

15. Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare
elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in
« flip chip »-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre qui a l’Economie dans ses attributions et
Notre Ministre qui a l’Environnement dans ses attributions, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Environnement,
B. TOBBACK

Annexe

« Annexe III
Applications du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome

hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphé-
nyléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l’article 2 :

1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant
pas 5 mg par lampe.

2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général
ne dépassant pas :

— halophosphate 10 mg
— triphosphate à durée de vie normale 5 mg
— triphosphate à durée de vie longue 8 mg
3. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages

spéciaux.
4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente

annexe.
5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants

électroniques et des tubes fluorescents.
6. Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier contenant

jusqu’à 0,35 % de plomb en poids, dans l’aluminium contenant jusqu’à
0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu’à
4 % de plomb en poids.

7.
— Le plomb dans les soudures à haute température de fusion

(alliages de plomb contenant au moins 85 % en poids de plomb),
— le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de

stockage et de matrices de stockage, les équipements d’infrastructure
de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission
ainsi qu’à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunica-
tions,

— le plomb dans les composants électroniques en céramique (par
exemple, les dispositifs piézo-électriques).

8. Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques et pour
le cadmiage, sauf dans les applications interdites par l’article 4 de
l’arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de
refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorp-
tion.

9bis. Le décaBDE dans les applications polymérisées.
10. Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze.
11. Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches

conformes.
12. Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l’anneau en C

du module thermoconducteur.
13. Le plomb et le cadmium dans le verre d’optique et le verre filtrant.
14. Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments

pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à
teneur en plomb comprise entre 80 et 85 % en poids.

15. Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion
électrique durable entre la puce et le substrat du semiconducteur dans
les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée.
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16. Lood in gloeibuizen voorzien van met silicaten gecoate buizen.

17. Loodhalide als stralingsmedium in HID-lampen (HID — High
Intensity Discharge) gebruikt voor professionele reprografietoepassin-
gen.

18. Lood als activator in het fluorescentiepoeder (1 gewichtsprocent
of minder) van gasontladingslampen bij gebruik als bruiningslampen
met fosforen als BSP (BaSi2O5:Pb), alsook bij gebruik als speciale
lampen voor diazo-drukreprografie, lithografie, insectenvallen, fotoche-
mische en hardingsprocessen waarbij fosforen als SMS
((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) worden toegepast.

19. Lood met PbBiSn-Hg en PbInSn-Hg in bepaalde samenstellingen
als hoofdamalgaam en met PbSn-Hg als hulpamalgaam in zeer
compacte spaarlampen.

20. Loodoxide in glas dat gebruikt wordt voor het koppelen van het
boven- en ondersubstraat van platte fluorescentielampen voor vloeibaar-
kristalschermen (LCD’s).

21. Lood en cadmium in drukinkt voor het aanbrengen van email op
boorsilicaatglas.

22. Lood als verontreiniging in Faraday-rotators van zeldzame
aarde-ijzergranaat (rare earth iron garnet – RIG), gebruikt voor
glasvezel-communicatiesystemen.

23. Lood in de finish van componenten met een kleine steek met
uitzondering van connectoren met een steek van 0,65 mm of minder
met een NiFe-bedradingsframe en lood in de finish van componenten
met een kleine steek met uitzondering van connectoren met een steek
van 0,65 mm of minder met een koperen bedradingsframe.

24. Lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en «planar
array» keramische meerlagencondensators met een machinaal aange-
bracht doorlopend gat.

25. Loodoxide in plasmaschermen (PDP-schermen) en
oppervlaktegeleiding-elektronenemitter schermen (SED-schermen),
gebruikt in structurele onderdelen; met name in de diëlektrische laag
van de voor- en achterglasplaat, de buselektrode, de black stripe, de
adreselektrode, de barrier ribs, de fritaansmelting en de fritring en in
printpasta.

26. Loodoxide in de glazen ballon van Black Light Blue-lampen
(BLB-lampen).

27. Loodlegeringen als soldeer voor omzetters die worden gebruikt
in luidsprekers met een hoog vermogen (bedoeld om enkele uren
achtereen te functioneren bij een geluidsniveau van 125 dB SPL en
meer).

28. Zeswaardig chroom in corrosiewerende beschermlagen op onge-
verfde metaalplaat en metalen bevestigingsmiddelen die dienen ter
bescherming tegen corrosie en als afscherming tegen elektromagneti-
sche storingen in apparatuur die behoort tot categorie 3 van Bijlage II
(IT- en telecommunicatieapparatuur).

Vrijstelling verleend tot 1 juli 2007.

29. Lood gebonden in kristalglas zoals omschreven in bijlage I van
het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende reglementering
van het gebruik van de benaming ″kristal″.

Voor lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB’s) en
polybroomdifenylethers (PBDE’s) wordt een maximale concentratie
van 0,1 gewichtsprocent in homogene materialen en voor cadmium een
maximale concentratie van 0,01 gewichtsprocent in homogene materi-
alen getolereerd.

».

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
10 december 2007 tot wijziging van de bijlage III van het koninklijk
besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

De Minister van Leefmilieu,
B. TOBBACK

16. Le plomb contenu dans les lampes à incandescence de forme
linéaire dont les tubes ont un revêtement de silicate.

17. L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement
dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux
applications de reprographie professionnelle.

18. Le plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maxi-
mum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme
lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5:Pb
(BSP) ou utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par
procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés
photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels
que (Sr,Ba) 2MgSi2O7:Pb (SMS).

19. Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions
spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn-Hg comme
amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d’énergie (ESL) très
compactes.

20. L’oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats
avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à
cristaux liquides (LCD).

21. Le plomb et le cadmium contenus dans les encres d’impression
pour l’application d’émail sur verre borosilicaté.

22. Le plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday
utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes
de communication par fibre optique.

23. Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de 0,65 mm
au maximum, autres que des connecteurs, soudés sur des grilles de
connexion NiFe ou sur des grilles de connexion en cuivre.

24. Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques
multicouches à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane.

25. L’oxyde de plomb utilisé dans les écrans plasma (PDP) et les
écrans à émission d’électrons par conduction de surface (SED) pour les
éléments structuraux tels que les couches diélectriques des verres
avant et arrière, le bus électrode, les bandes noires, l’électrode
d’adressage, les barrières, la fritte de verre de scellement et de queusot,
ainsi que dans les pâtes d’impression.

26. L’oxyde de plomb dans le verre des ampoules pour lampes à
lumière noire.

27. Les alliages de plomb en tant que matériau de brasage pour les
transducteurs utilisés dans les haut-parleurs de grande puissance
(destinés à fonctionner pendant plusieurs heures à des niveaux de
pression acoustique de 125 dB et plus).

28. Le chrome hexavalent dans les revêtements anticorrosion de
feuilles de métal non peintes et de fixations utilisées pour la protection
contre la corrosion et les interférences électromagnétiques dans les
équipements relevant de la catégorie 3 de l’Annexe II (Equipements
informatiques et de télécommunications).

Exemption accordée jusqu’au 1er juillet 2007.

29. Plomb contenu dans le verre cristal conformément à l’annexe Ire

de l’arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation de la
dénomination ″cristal″.

Une concentration maximale de 0,1 % en poids de plomb, de
mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de
polybromobiphényléthers (PBDE) est tolérée dans les matériaux homo-
gènes, ainsi qu’une concentration maximale de 0,01 % en poids de
cadmium dans les matériaux homogènes.

».

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 10 décembre 2007 modifiant
l’annexe III de l’arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention
des substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Environnement,
B. TOBBACK
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